


3、设计实现关机状态下显示电量的方案：

参考手机侧关机显示电量的实现，完成PC设备关机显示电量的方案设计，实现在敲击键盘，插拔适配器

等多种场景触发显示电量的功能，同时兼容正常的开机功能。

 设计MCU器件DFX特性归一化方案：

MCU硬件差异与项目差异，导致各项目中存在多种DFX升级维测方案实现，使得新项目需大量人力进行相关

功能开发，因此设计归一化的方案，快速迭代开发，减免人力；归一化方案采用对上提供统一的功能入口，对下

屏蔽硬件差异，适配统一的HAL层功能入口，同时采取将共有功能实现归一和保留独有特性接口的方式保障兼容

性；方案落地后，DFX相关人力减少45%。

 AI大模型benchmark框架搭建：

在Inter，AMD，QCOM等芯片平台中搭建benchmark的框架，并针对推理速度差异进行分析，再采用各个

芯片平台的加速框架下进行迭代优化。

 F10一键还原方案适配优化：

针对操作系统的区别，通过和微软沟通，了解系统版本的差异，开展平台级的适配工作；同时根据终端客户

的反馈意见，产品经理以及周边领域的诉求，设计并落地优化方案。

 HiLink SDK适配开发：

适配新增主控芯片Hi3861，包含GPIO端口，Flash读写，以及中断向量表等；保障设备连接可靠性，开发主、

备域名功能，并和云端，上层应用端开展联调工作；对接外部三方厂商，解决其在使用SDK时在设备扫描、发现，

配网、连接等领域的工作。

自我评价

高效完成上级部署的工作任务，工作目标能端到端完成闭环，工作前准备所需资源，工作中全力以赴，工作后

及时总结回顾；对待生活和工作都保持积极乐观的态度，能专注的做自己的事情不受外界干扰，性格随和，吃苦耐

劳，有较好的团队合作意识和能力。具有良好的心态和责任感，勇于面对挑战。
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